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Schutzrechte zum Thema: KUHLUNGSMODUS (Prfix ,POLY*)

POLY-01:

WARMEABFUHRTECHNISCH POLYVALENTE WARMEUBERTRAGUNGSVORRICHTUNG FUR
WENIGSTENS EIN HALBLEITERBAUELEMENT SOWIE ZUGEHORIGES TEST- UND
BETRIEBSVERFAHREN

Die Erfindung betrifft eine Wéarmeiibertragungsvorrichtung (15) mit mindestens einem Halbleiterbauelement
(10) und einem Warmeleitkérper (20). Das Halbleiterbauelement weist einen, seine im Betrieb Warme
erzeugenden pn-Ubergange einschlieRenden, Warmequellenbereich auf. Der Warmeleitkérper (20) weist
mindestens eine Aufnahmefléche (21) zur stoffschiiissigen Verbindung mit einer Kontaktflache (11, 12) des
Halbleiterbauelements (10) und mindestens eine Kanalstruktur (30, 31) auf. Die Warmeiibertragungs-
vorrichtung (15) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kanalstruktur (30, 31) vollstandig auBerhalb einer
Projektion (22) des Warmequellenbereiches angeordnet ist, die sich senkrecht zur Kontaktflache (11, 12)
erstreckt. Die Warme(ibertragungsvorrichtung ist auch durch wenigstens eine Anbindungsflache (23) des
Warmeleitkérpers (20) gekennzeichnet, die fiir einen konduktiven Warmeiibergang an einen, wenigstens eine
Warmeiibertragungsstruktur (35) aufweisenden, Warmeabfuhrkérper (98) vorgesehen ist. Im Betrieb der
Warmeiibertragungsvorrichtung (15) strdmt wenigstens ein Kihimittel wahlweise wenigstens durch die
Kanalstruktur (30, 31) des Warmeleitkorpers (20) oder durch die Warmeibertragungsstruktur (35) des
Warmeabfuhrkérpers (98).
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POLY-02:

KONVERSIONSEINHEIT MIT MEHREREN KONVERSIONSMODULEN UND EINE SOLCHE
KONVERSIONSEINHEIT AUFWEISENDE OPTISCHE ANORDNUNG

Konversionsmodule (20/ 20') sind in einer Konversionseinheit (50/ 50') in wenigstens einer
Anordnungsrichtung (35, 36) zueinander benachbart zur Bildung einer Konversionsanordnung (30/ 30')
angeordnet, um im skalierbaren MaRstab elektrische Energie in Strahlungsenergie oder umgekehrt
umzuwandeln. Zur Kiihlung werden sie tber eine Kiihimittelzu- und abfiihreinrichtung (40) mit Kiihimittel
versorgt.

Im Bereich einer Warmeaufnahmeflache (21*) sind jeweils ein halbleitendes Konversionselement (10/ 10') zur
Bildung eines Konversionsmoduls (20/ 20') an einem Warmeleitkdrper (21) befestigt, der in drei Abschnitte
gegliedert ist: Den die Warmeaufnahmeflache (21*) tragenden Warmeaufnahmeabschnitt (21a), einen
Warmeabgabeabschnitt (21c), der eine vom Kiihimittel benetzte Warmeabgabeflache (26*) in wenigstens
einer Ausnehmung (26) besitzt, und einen Warmeleitabschnitt (21b), der zwischen dem Wérmeaufnahme-
abschnitt (21a) und dem Warmeabgabeabschnitt (21¢) angeordnet ist.

In der Konversionsanordnung (30/ 30') steht eine Offnung (27) im Wérmeabgabeabschnitt (21c) mit der
dortigen Ausnehmung in Verbindung und ist dem in Anordnungsrichtung benachbarten Konversionsmodul (20/
20') zugewandt.

Der Warmeleitabschnitt (21b) weist wenigstens eine Dichtflache (24) auf, iiber die eine Dichtung erfolgt, die zu
einem Einschluss von Kihimittel in Kiihimittelflusspassagen (37) zwischen den Warmeabgabeabschnitten
(21c) benachbarter Konversionsmodule (20/ 20') beitragt.

Der KiihImittelfluss erfolgt in der Weise, dass wenigstens zwei Gruppen von Konversionsmodulen (20/ 20)
strdmungstechnisch parallel durchflossen werden.

Die Konversionsmodule (20/ 20') kdnnen sowohl als Diodenlaserbauelemente (20) als auch als Solarmodule
(20") ausgebildet sein.
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POLY-03:
WARMEABLEITMODUL

Es wird bereitgestellt ein Warmeableitmodul mit einem eine erste und eine gegeniiberliegende zweite Seite
(13, 12) aufweisenden Halbleiterelement (2),

einem ersten Warmeableitkdrper (3) zur konduktiven Kiihlung des Halbleiterelementes (2), der eine erste
Kontaktflache (6) aufweist,

einem zweiten Warmeableitkérper (4), der eine der ersten Kontaktflache (6) zugewandte zweite Kontaktflache
(7) aufweist und in dem ein Kiihlkanal (16) ausgebildet ist, durch den ein Kuhlfluid hindurchgeleitet werden
kann,

wobei das Halbleiterelement (2) zwischen den beiden Warmeableitkdrpern (3, 4) angeordnet ist und dabei die
erste Seite (13) so an die erste Kontaktflache (6) und die zweite Seite (12) so an die zweite Kontaktflache (7)
gefiigt sind, dass die erste Seite (13) des Halbleiterelements (2) thermisch mit der ersten Kontaktflache (6)
und die zweite Seite (12) des Halbleiterelements (2) thermisch mit der zweiten Kontaktflache (7) kontaktiert ist,
und wobei sich der Kuhlkanal (16) im zweiten Warmeableitkdrper (4), in Draufsicht auf die zweite Seite (12)
des Halbleiterelements (2) gesehen, zumindest abschnittsweise im Bereich der zweiten Seite (12) erstreckt,
wohingegen sich im ersten Warmeableitkérper (3), in Draufsicht auf die erste Seite (13) des Halbleiter-
elements (2) gesehen, im Bereich der ersten Seite (13) kein Kanal zum Fiihren eines Kihlfluids erstreckt.
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